
변화의 중심, 기회의 경기

경      기      도

수신 수신자 참조
(경유)
제목 「2023 차세대 반도체 패키징 장비.재료 산업전」(8.30.~9.1.) 개최 알림 및 참가 협조 요청

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 도내 반도체 기업 지원을 위하여, 경기도는 「2023 차세대 반도체 패키징 장비·재료 

산업전」을 수원시와 공동으로 아래와 같이 개최할 예정임을 알려드리니 많은 참여를 

부탁드리며, 관심있는 기관, 단체 및 기업 등이 참여할 수 있도록 적극 협조하여 

주시기 바랍니다.

□ 행사개요

 가. 행 사 명 : 2023 차세대 반도체 패키징 장비·재료 산업전(ASPS)

 나. 기    간 : 2023. 8. 30.(수) ~ 9.1.(금) (3일 간)

 다. 장    소 : 수원컨벤션센터 전시홀(7,877㎡), 컨벤션홀 등

 라. 주최/주관 : 경기도·수원시(공동주최) / (재)수원컨벤션센터, (주)제이엑스포·전자신문

 마. 전시품목 : 반도체 패키징 검사·어셈블리·본딩 장비, 테스트 장비 및 솔루션, 부품 재료,  

코팅장비, 절단·접착·세척·드릴링 장비, 반도체 PCB, 후공정 장비 및 소재

 바. 행사구성 : 반도체 패키징 전시회, 전문 컨퍼런스, 기술세미나, 수출상담회 등

붙임  행사 안내자료 1부.  끝. 
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